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風 險 因 素

本文件為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」
一節一併閱讀。

有意投資者於就本公司作出投資決定前應仔細考慮本文件所載的所有資料，尤
其是須考慮下文所述的以下風險及不確定因素。下文所述的任何風險及不確定因素
或會對我們的業務、財務狀況、經營業績，或股份交易價造成重大不利影響，且或會
令 閣下失去所有或部分投資。

有關我們業務及營運的風險

我們的營運可能因二手半導體製造設備耗材短缺而受到不利影響

我們為台灣二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商。根據弗
若斯特沙利文報告，就日本品牌下的二手半導體製造設備及零件而言，我們為台灣領
先統包解決方案供應商及出口商之一。我們可能經歷二手半導體製造設備耗材供應短
缺或延誤。由於我們的二手半導體製造設備統包解決方案是定制化，整合至我們客戶
的現有生產線，在若干情況下，我們可能需要採購二手半導體製造設備耗材的特定型
號，以將其整改為與客戶現有生產線規格相同的半導體製造設備。於業績記錄期間，
我們的二手半導體製造統包解決方案設備主要由日本一間領先生產商製造，而我們從
世界各地的供應商處採購二手半導體製造設備。若我們未能以適當價格採購合適的二
手半導體製造設備，我們不能向客戶提供適當的二手半導體製造統包解決方案，我們
的客戶可能轉向其他二手半導體製造統包解決方案供應商或向半導體製造設備的原
生產商採購全新半導體製造設備。

若半導體製造設備型號已經過時，生產商不再製造，該等型號的二手半導體製造
設備將在市場有限，同時，市場可能沒有足夠可用的新型號二手半導體製造設備。我
們的業務取決於我們客戶對半導體製造設備型號更新的適應和應對程度。若我們在市
場採購可用二手半導體製造設備時遇到困難，我們的業務模式將受到重大不利影響。

由於我們的二手半導體製造設備乃主要翻新自一個領導日本製造商品牌項下二手半
導體製造設備，故我們可能有集中風險

我們出售的二手半導體製造設備主要翻新自一個領導日本製造商品牌項下二手半
導體製造設備。於業績記錄期間，我們的總收益逾89%乃來自該品牌的半導體製造設備。
倘發生以下情況，有關集中情況可能對我們的營運施加不利影響：(i)我們大部份客戶
以其他品牌設備取代日本品牌二手半導體製造設備，從而更改其生產線；(ii)該日本品
牌項下二手半導體製造設備供應短缺；(iii)半導體製造行業出現重大動盪，導致該日
本品牌的市場份額收縮；及 (iv)日本製造商的營運出現重大中斷。於有關情況下，本集
團可能變得依賴該日本品牌，並可能未能與競爭對手在其他品牌競爭。
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我們不能保證此日本品牌在市場上的普及程度將持續。有關我們集中於日本半導
體製造設備品牌的更多詳情，請參閱本文件「業務 — 對日本半導體製造設備品牌的依賴」
一節。

我們依賴主要供應商提供二手半導體製造設備及零件的穩定供應

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，我們的五大供應商分別佔總採購約
55.8%、51.1%及56.7%，而 來 自 最 大 供 應 商 的 採 購 分 別 佔 總 採 購 約19.4%、32.8%及
23.8%。我們並無與供應商訂立長期協議，我們根據接獲客戶的統包解決方案採購訂單
採購二手半導體製造設備及零件而我們亦根據市況採購經常訂購的二手半導體製造
設備種類，以減低成本。我們與供應商的未來關係及供應商向我們供應二手半導體製
造設備及零件的意願將為我們的業務及營運的關鍵。倘我們的現有供應商不繼續向我
們供應二手半導體製造設備及零件，我們的營運可能受到影響，而我們的財務狀況亦
可能受到不利影響。

我們未必能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件
的正毛利率

於業績記錄期間，我們錄得來自向海外統包解決方案供應商銷售的毛（損）╱利率
分別約-15.9%、-4.9%及3.9%。本集團於定期評估我們手頭存貨時買賣我們自二手市場及╱
或半導體製造設備製造商客戶購入的二手半導體製造設備及零件。

本集團所出售二手半導體製造設備及零件的售價將取決於市場需求及參考二手市
場價格。對於本集團認為市場需求較少的一些半導體製造設備型號，本集團將根據二
手市場價格設定售價，一般接近本集團的收購成本。於業績記錄期間，本集團於考慮
銷售成本（包括相關運輸成本、存儲成本及匯兌虧損）後，以接近收購成本之銷售價買
賣若干型號的二手半導體製造設備，並錄得虧損或毛利率較低。

概不保證我們將能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設
備及零件的正毛利率。

新台幣兌美元及新台幣兌港元匯率波動可能會對我們的財務表現及 閣下的投資造成
重大不利影響

新台幣兌外幣（包括美元及港元）匯率受（其中包括）國際市場經濟環境變化的影響。
本集團的銷售以新台幣及美元計值，採購則以美元計值。美元兌新台幣如出現任何不
利變動，可能會導致本集團銷售成本增加或確認收益減少，因而導致的匯兌虧損及╱
或兌換虧損，並對本集團的經營業務及財務狀況造成不利影響。
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就我們需要將 [編纂 ]所得港元轉換成新台幣作營運用途來說，新台幣兌港元升值
將對我們轉換所得的新台幣款額造成不利影響。相反，如果我們需要將新台幣轉換成
港元用作就本公司股份派發股息或用作其他業務目的，則港元兌新台幣升值將會對本
集團可得的港元款額造成負面影響。

截至2016年12月31日止三個年度，本集團分別從我們以美元計價的收益蒙受匯兌
增加╱（虧損）約新台幣5.1百萬元、新台幣 (15.6)百萬元及新台幣 (24.8)百萬元。

截至2016年12月31日止三個年度，本集團分別從我們以美元計價的採購錄得匯兌（虧
損）╱收益約新台幣 (5.0)百萬元、新台幣1.0百萬元和新台幣7.7百萬元。

截至2016年12月31日止三個年度，本集團分別從我們以美元計價的資產與負債錄
得匯兌收益╱（虧損）約新台幣10.8百萬元、新台幣5.7百萬元和新台幣 (15.0)百萬元。

目前，本集團並未訂立任何協議以對沖其匯率風險。如本集團未來訂立該等對沖，
對沖的效力可能有限，且本集團未必能成功對沖其風險，或根本無法對沖風險。

由於我們總收益超過85%來自提供日本品牌下200毫米半導體製造設備的統包解決方案，
我們可能有集中性風險

於業績記錄期間，我們總收益超過85%來自提供日本品牌下200毫米半導體製造設
備的統包解決方案。我們無法保證，200毫米半導體製造設備於市場上的受歡迎程度將
於未來持續。倘發生以下情況，有關集中程度可能對我們的營運施加不利影響：(i)對
200毫米半導體製造設備的需求大幅減少；及 (ii)該日本品牌下二手200毫米半導體製造
設備供應品短缺。於有關情況下，我們的業務及經營業績可能受到不利影響。

由於客戶基於下游半導體產業的估計發展而調整產能，我們的收益可能在不同時期變化

由於我們為二手半導體製造設備統包解決方案供應商，我們相信對我們的解決方
案的需求部分是受我們的客戶增加產能的意圖所推動。對於我們的客戶而言，他們主
要使用我們的二手半導體製造設備生產用於下游半導體產業的半導體產品，例如手機、
個人電腦、遊戲主機、DVD播放器及許多其他數字消費電子產品。因此，下游半導體
產業需求改變將影響我們客戶的產能計劃，亦對我們的統包解決方案需求造成影響。

隨著下游半導體產業的快速發展，半導體生產商（即，我們的潛在客戶）的產能很
可能是基於他們對下游半導體產品的估計。倘若下游半導體產業未按預計速度增長或
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該等估計嚴重偏離實際市場發展，半導體產品生產線可能出現產能過剩。這可能進而
減弱對於我們的統包解決方案需求。因此，我們的財務狀況、經營業績及未來前景可
能受到重大不利影響。

我們並無與我們任何客戶訂立長期銷售合約。來自我們客戶的購買模式受超出我
們控制的多個因素影響，包括但不限於上述下游半導體產業的市場需求、我們客戶的
目前產量及其生產擴張計劃。一般而言，由於其涉及資本密集投資，最大產量的調整
不能進行及時及彈性的調整。因此，我們的收益及經營業績可能由於我們客戶的產能
週期性調整而不時波動。

我們可能未能維持我們的過往毛利率

於業績記錄期間，我們已分別實現總毛利率約22.9%、21.0%及19.2%。然而，我們
於業績記錄期間實現的毛利率未能可作為估算我們未來毛利率的參考。我們維持過往
毛利率的能力是根據競爭力、行業、宏觀經濟、材料成本及勞工成本波動、政府及監
管因素及超出我們控制的狀況而定。

並不保證我們在開發業務的過程中成功克服所有挑戰及處理風險及不確定因素，
亦不保證我們的毛利率能維持在業績記錄期間類似水平。倘若我們未能保持該等高毛
利率，我們的財務業績可能受到不利影響。

我們的過往財務表現未必為我們未來的財務表現的指標，而我們已於截至2015年12月
31日止年度較2014年同期經歷溢利上升，及已於截至2016年12月31日止年度較2015年
同期經歷溢利下跌

由截至2014年12月31日止年度至截至2015年12月31日止年度，我們的收益由約新
台幣686.0百萬元增加至新台幣1,025.9百萬元（相當於增加約49.6%），而純利由新台幣
55.2百萬元增加至新台幣61.6百萬元。

然而，有關本集團過往財務資料的趨勢僅為我們過去表現的分析，並不一定對我
們未來的財務表現有任何正面影響且未必能反映我們未來的財務表現。我們未來的表
現將取決於（其中包括）我們與現有客戶維持關係、自新客戶取得新業務、維持我們的
服務質素及聲譽、控制成本、實施未來計劃及業務策略的能力，以及有關半導體行業、
全球經濟的其他因素，而其他因素可能不受我們控制。因此，我們未來的財務表現未
必達至市場分析員或投資者所預期，可能導致我們股份的未來價格下跌。

尤其是，我們於截至2016年12月31日止年度較2015年同期經歷溢利下跌。截至2015
年及2016年12月31日止年度，我們的收益約為新台幣1,025.9百萬元及新台幣1,223.3百
萬元（相當於增加約19.2%）。然而，我們於截至2015年12月31日止年度錄得溢利約新台
幣61.6百萬元，並於截至2016年12月31日止年度錄得溢利約新台幣12.1百萬元。經扣除
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本集團的[編纂]後，我們於截至2016年12月31日止年度的溢利將約為新台幣51.1百萬元，
倘我們無法維持利潤率，我們未來的財務表現未必達至市場分析員或投資者所預期，
可能導致我們股份的未來價格下跌。

我們於業績記錄期間維持一定水平的銀行借款，且於 [編纂 ]後，我們或會繼續有大量
銀行借款。借款成本受利率波動的影響，或會影響我們的業務、財務狀況、經營業績
及前景

於業績記錄期間，我們維持一定水平的借款為我們的營運融資，且於 [編纂 ]後，我
們或會繼續有大量銀行存款。於2014年、2015年及2016年12月31日，我們的銀行借款分
別約為新新台幣417.7百萬元、新台幣392.3百萬元及新台幣473.1百萬元。截至2014年、
2015年及2016年 12月31日，我們的資產負債比率（按計息負債除以我們的總權益計算）
分別約為188.7%、155.1%及190.2%。

我們的銀行借款金額及資本負債比率較高，會對我們的流動資金造成重大不利影
響。譬如，銀行借款金額及資本負債比率較高會：

— 需要我們將經營所得現金流量的較大一部份用於撥付借貸的本金及利息，從
而減少經營所得現金流量用於撥付營運資金、資本支出及其他一般公司用途
的可用性；

— 令我們更容易受到不利經濟或行業狀況所影響；

— 令我們規劃我們所經營的業務或所在行業的變動或對此作出反應的靈活性受
到限制；

— 可能令我們物色戰略商機時受到限制；

— 令我們產生額外債務的能力受到限制；及

— 令我們所面對的利率波動風險增加。

此外，我們不能向 閣下保證，我們日後可繼續取得所需銀行融資，或我們可安排
為到期的銀行借款進行再融資、償還我們的銀行借款及籌集所需資金，以作為我們業
務增長及承擔所需融資。

另外，我們不能向 閣下保證，我們將可符合我們於日常業務過程中訂立的銀行
借款協議或其他重大合約項下的所有規定或契諾，或一旦我們未能符合有關規定或契
諾時將可獲得任何豁免。如我們違反任何承諾或契諾，會導致調升我們的利率、要求
提早償還貸款及利息、終止或延遲有關安排或對我們採取法律行動。任何上述事件均
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會對我們業務、經營業績及財務狀況構成重大不利影響。此外，我們的流動資金視乎
我們營運所產生現金金額及我們能否獲取更多財務資源而定，該等因素亦會受到我們
未來經營表現、現行經濟狀況及其他非我們所能控制的因素的影響。

我們未必能夠有效率地管理我們的存貨，並可能面臨陳舊存貨及其後低使用率的風險

於2016年12月31日，本集團有大量存貨結餘約新台幣641.6百萬元，包括原材料約
新台幣412.1百萬元、在製品約新台幣214.1百萬元及製成品約新台幣15.5百萬元。於
2017年4月30日，我們截至2016年12月31日65.3%的原材料、所有在製品及製成品已隨
後使用或消耗。

倘我們未能有效管理存貨，我們可能面臨受到提高的陳舊存貨風險、存貨價值下
跌及大幅撇銷存貨。此外，我們可能需要降低銷售價以降低存貨水平，可能導致較低
毛利率。高存貨水平亦可能令我們須投放大量資本資源，使我們無法使用該資本作其
他重要目的。任何上述事項可能對我們的經營業績及財務狀況造成重大及不利影響。

儘管我們有內部控制措施，但我們的客戶延遲結算付款可能最終導致未來出現重大現
金流量短缺及╱或流動資金風險，可能對我們的現金狀況及經營業績造成不利影響

 
於2014年、2015年及2016年 12月31日，我們的貿易應付款項周轉天數約為83.4天、

57.4天及52.6天。另外，於2014年、2015年及2016年12月31日，我們的貿易應收款項周轉
天數約為110.9天、76.6天及56.5天，高於貿易應付款項周轉天數。

在我們提供統包解決方案的經營過程中，於確認客戶訂單後及收取客戶的合約金
額或部分合約金額前，我們可能須知籌備統包解決方案期間提前支付若干成本及開支，
或我們可能為維持統包解決方案的安全庫存而購買未翻新二手半導體製造設備及零件。
由於我們就原材料支付供應商的義務與我們訂立銷售合約未必為同一財政年度，我們
可能因此在若干期間錄得來自經營活動的現金流出。我們的客戶一般須支付 (i)於訂立
合約後或於指定時段（一般為合約日期後一星期內）首付訂單價值20%至50%；(ii)於客
戶初步檢測產品後及交付前初步驗收我們的產品時，支付產品交付付款訂單價值40%
至60%；及 (iii)於我們收到來自客戶的驗收證明後，支付產品驗收付款訂單價值10%至
20%。收取來自客戶付款的任何延誤可能不利影響我們的現金流量狀況。

本集團或會面臨流動資金風險。並不保證我們將能消除風險及╱或從客戶收取全
部貿易應收款項。客戶付款任何違約或延誤或我們未能從他們收取貿易應收款項，可
能導致未來即將作出貿易應收款項減值撥備。這種情況可能導致未來出現不合時宜及
重大現金流量短缺及不利影響我們的現金狀況及經營業績。
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我們於截至 2016年12月31日止年度錄得經營活動所得現金流出淨額

我們於截至2016年12月31日止年度錄得經營活動所得現金流出淨額約新台幣102.4
百萬元。截至2016年12月31日止年度的有關大幅經營現金流出導致本集團的現金及現
金等價物由 2015年12月31日約新台幣162.7百萬元大幅減少至2016年12月31日約新台幣
79.1百萬元。我們無法保證，我們將不會於日後錄得負經營現金流量。倘我們繼續於日
後錄得經營現金流出淨額，我們的營運資金可能受到限制，可能對我們的業務、財務
狀況、經營業績及增長前景造成重大不利影響。

如果對200毫米和300毫米半導體製造設備的需求不能以我們預期的方式繼續發展，我
們的業務可能會受到負面影響

我們專注於為200毫米及300毫米二手半導體製造設備提供統包解決方案。我們的
業務模式假設對200毫米及300毫米矽片的二手半導體製造設備的需求將繼續增長，在
製造200毫米及300毫米矽片方面的專業用途將保持成本效益。然而，隨著製造450毫米
矽片的成本隨著時間推移而改進，特別是折舊開支的下降，製造200毫米及300毫米矽
片上的成本優勢在不久將來可能減少。由於成本優勢促進先進技術進步，客戶可能轉
而製造450毫米矽片。

如果製造用於專業用途的半導體在未來顯著地轉向450毫米矽片，則對於200毫米
和300毫米二手半導體製造設備的需求將下降，我們的業務、經營業績及現金流量將受
到不利影響。

我們可能未能維持在台灣的銷售及市場份額

根據弗若斯特沙利文報告，於2015年，我們貢獻收益約新台幣8.8億元，佔台灣統
包解決方案市場份額4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，本
集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。我們的業務及經營增長取決
於我們維持訂單數目、市場份額及提供統包解決方案方面的領先地位的能力。我們在
中國及台灣的整體業務表現是根據競爭力、行業、宏觀經濟、政府及監管因素及超出
我們控制的狀況而定。

因此，我們不能向 閣下保證，我們能夠維持在台灣的訂單數目、銷售及市場份額。
任何對我們在台灣的銷售及市場份額有負面影響的因素可對我們的業務、經營業績及
財務狀況產生重大不利影響。

為保持競爭力，我們必須跟上市場的需求變化及技術變化

我們投入財力及人力資源理解、研究及開發有關新一代半導體製造設備的新技術，
以跟上客戶需求及市場需求。但是，並不保證這些方法有效，以及能滿足客戶，或我
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們能跟上二手半導體製造設備耗材的市場了解。倘若我們未能跟上不斷變化的需求及
技術變化，未能滿足我們客戶的需求或我們的競爭對手開發超出本集團的技術，我們
的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。

我們的研發活動未必能夠成功開發新產品

我們致力進行各種研發活動，以進一步發展我們的業務。該等活動及工作包括與
台灣工業技術研究院合作以改進我們用於製造UVC-LED的MOCVD技術。有關我們研
發的詳情，請參閱本文件「業務 — 研發」一節。

我們無法保證我們開展的任何研發活動將於預期時限內完成，或有關研發活動的
成本能夠完全或部分收回。我們無法向 閣下保證，我們最終能夠商業化生產及推銷
新產品。此外，倘我們的研發活動未能成功開發新產品，我們的聲譽、業務前景、財務
狀況及經營業績可能會受到重大不利影響。

我們營運歷史有限，若我們未能克服挑戰，我們的業務可能受到重大不利影響

我們業務的營運歷史有限，而我們的業務開發僅從2009年開始。因此，我們繼續努
力開發研究提供二手半導體製造設備及零件統包解決方案及擴展我們的服務組合以
涵蓋不同半導體製造設備規格。

鑑於我們於2009年開始業務，我們用以評估前景的營運歷史有限。該等前景必須
根據任何新公司一般面臨的風險、開支及困難而作出評估。這些風險包括本集團開發
研究新技術的能力、我們維持及擴大市場份額的能力及成功與主要競爭對手競爭的能
力，以及基於我們的可用資源維持盈利的能力。

並不保證本集團將成功克服挑戰，識別風險及不確定因素。若我們未能做到，我
們的業務可能受到重大不利影響。

我們大部份收益來自對主要客戶的銷售

於業績記錄期間，我們對客戶B（全球領先半導體製造商）的銷售分別為新台幣
176.9百 萬 元、新 台 幣146.9百 萬 元 及 新 台 幣494.9百 萬 元，分 別 佔 我 們 的 總 收 益 約
25.8%、14.3%及40.5%。我們對客戶A（全球領先半導體製造商）的銷售分別為新台幣
102.7百 萬 元、新 台 幣503.2百 萬 元 及 新 台 幣325.6百 萬 元，分 別 佔 我 們 的 總 收 益 約
15.0%、49.0%及26.6%。
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我們並無與客戶B及客戶A訂立任何具購買責任的長期協議。客戶B及客戶A的購
買通常按我們不時收取的購買訂單，當中並無承諾日後向我們下訂。客戶B及客戶A並
無責任繼續與我們下購買訂單或按過往水平下購買訂單。因此，客戶B及客戶A可按意
願取消、減少或遞延日後訂單或不再下訂。倘我們與客戶B及客戶A的關係轉差或終止，
我們的業務及經營業績將受到不利影響。

倘我們未能審慎地管理我們的流動資金狀況，則我們拓展的能力以至經營業績會受到
重大不利影響

概不保證我們的營運將產生足夠現金流入以提供我們所有業務活動所需資金及抵
補我們的一般營運資金需求。倘我們無法從營運產生足夠現金以提供我們未來發展所
需資金，則本集團的表現及前景以及我們執行業務計劃的能力將受到不利影響。有關
本集團債項及流動資金、財務資源及資本架構的其他詳情，請參閱本文件「財務資料 
— 本集團財務狀況及財務表現的討論及分析 — 流動資產淨額」一節。

我們可能面臨有關遞延稅項資產可收回性的風險

於2014年、2015年及2016年12月31日，本集團的遞延稅項資產分別約為新台幣11.0
百萬元、新台幣8.8百萬元及新台幣12.6百萬元。儘管遞延稅項資產可讓本集團降低未
來稅項付款，我們的遞延稅項資產亦可能為本集團帶來風險，乃由於其可收回性取決
於本集團產生未來應課稅溢利的能力。

我們無法向 閣下保證可收回遞延稅項資產。在遞延稅項資產價值已出現變動的
情況下，本集團可能須撇減遞延稅項資產，可能對我們於該相應財政年度的開支、損
益及財務狀況造成重大影響。

我們高度依賴主要人員，流失這些主要人員可對我們的業務造成損害

我們的未來業務及經營業績在很大程度上取決於董事及高級管理層的持續貢獻。
尤其是我們的執行董事楊先生及范先生，自本集團成立以來一直帶領我們的高級管理
層建立我們提供二手半導體製造設備及零件統包解決方案的市場地位。若失去彼等任
何一人的服務，可對本集團造成重大不利影響。董事及高級管理層成員是本集團的成
功關鍵，因為彼等對半導體製造設備行業擁有專業知識和經驗、對市場發展有見解，
以及對本集團營運管理方面的技術發展和專業知識作出貢獻。此外，本集團管理層與
客戶建立和維持的關係和聲譽，也是本集團賴以成功的因素之一。

我們預期董事、高級管理層團隊及我們的技術員工將繼續對本集團業務的未來增
長和成功發揮重要作用。我們有效執行業務策略的能力將取決於（其中包括）成功招聘
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及挽留技術精湛和富經驗的管理人員及其他主要人員。並無保證我們將能夠聘用或挽
留這些僱員，如果未能聘用或挽留任何這些人員，可對我們的業務、財務狀況及經營
業績造成不利影響。

我們面臨提供其他品牌統包解決方案的相關風險，此可能會影響我們的業務及盈利能力

雖然我們可切換到其他品牌的二手半導體製造設備統包解決方案，但我們的工程
師需要費時熟悉其他品牌的半導體製造設備規格。儘管本集團將委聘熟悉其他品牌半
導體製造設備技術的新工程師，概不保證我們可委聘充足熟悉其他品牌二手半導體製
造設備技術的工程師。如果我們無法聘用足夠熟識其他品牌下二手半導體製造設備技
術的工程師，我們的業務將受到不利影響。

本集團亦需要費時與其他品牌的二手半導體製造設備供應商建立關係。雖然我們
的董事確認，我們的認可供應商名單上的供應商，包括我們的主要供應商、供應商F、
供應商A及供應商B均能夠提供其他品牌的二手半導體製造設備，如果我們現有的供
應商缺乏二手半導體製造設備的供應，本集團將需要時間與新供應商建立關係，概不
保證我們可採購相關其他品牌的二手半導體製造設備。倘我們無法採購相關其他品牌
的二手半導體製造設備，我們的營運將受到不利影響。

此外，我們的管理團隊需要費時建立以其他品牌提供二手半導體製造設備統包解
決方案的聲譽，而我們不能保證將有足夠對其他品牌二手半導體製造設備統包解決方
案的需求。雖然本集團有提供日本品牌的二手半導體製造設備統包解決方案的聲譽，
我們不能保證客戶會向我們下達其他品牌二手半導體製造設備統包解決方案的採購
訂單，因為其他統包解決方案供應商已慣於提供其他品牌的二手半導體製造設備統包
解決方案。如果我們無法獲得相關的採購訂單，我們的營運及盈利能力可能會受到不
利影響。

我們可能並無充足的保險保障

儘管我們已就營運投購保險，例如投購人壽保險、醫療保險、健康保險。我們的保
險保障可能不足以保護本集團免受若干風險影響。因此，我們可能要從本身資源撥款，
以就任何未投保的財務或其他損失、損害賠償及責任、訴訟或業務中斷付款。此外，
某些事故（包括地震、火災、惡劣天氣、戰爭、水災、停電、恐怖襲擊或其他干擾事件），
以及這些事件造成的後果、損害及破壞，可能不受本集團保單的全面保障。如果我們
的業務營運出現長時期中斷或干擾，我們可能招致成本及損失，因而可對我們的業務、
財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
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與行業有關的風險

我們正面臨來自其他統包解決方案的競爭對手及一手半導體製造設備生產商的競爭，
這或會影響我們的業務及盈利能力

我們面對國內及國際半導體製造設備統包解決方案製造商的競爭。部份競爭對手
可能相對我們有一定的優勢，包括更龐大的財務資源、更先進的技術、更大的規模經濟、
更大的品牌認受性及在市場有更好的業務關係。日益激烈的競爭可能會導致價格和毛
利率下跌，以及流失我們的市場份額，任何一項均可對我們的業務及盈利能力造成不
利影響。有關我們的市場份額、競爭環境及主要競爭對手的資料，請參閱本文件「行業
概覽 — 台灣半導體製造設備統包解決方案市場的競爭格局」一節。

儘管業務模式的不同，我們在向客戶提供半導體製造設備方面亦面臨來自一手半
導體製造設備生產商的競爭。儘管一手半導體製造設備更為昂貴，因而我們認為其無
法直接與我們的統包解決方案相比較，但在功能方面，一手半導體製造設備可取代我
們的統包解決方案。一手設備生產商可能向客戶提供更為先進的半導體製造設備以及
全面生產線解決方案，我們無法提供同類方案。同時，一手半導體製造設備生產商將
不會受市場二手半導體製造設備短缺的風險所影響。若我們的客戶轉移其採購重點至
一手半導體製造設備生產商，我們的業務及盈利能力將受到不利影響。

台灣政府的行業政策改變可能不利影響我們的業務營運

自實施經濟改革以來，台灣對半導體行業發展的政策一直有利及鼓勵投資。此外，
台灣政府亦透過引入相關鼓勵政策，鼓勵改進台灣半導體行業的技術。這導致半導體
產品需求增加，而半導體產品正是我們的統包解決方案的終端產品。因此，我們的二
手半導體製造設備統包解決方案需求自成立以來一直在增長。倘若台灣對半導體行業
的開發及鼓勵政策有任何重大變化，我們的業務營運可能受到不利影響。

台灣是我們的資產、營運和主要供應商及客戶的所在地，我們承受台灣的經濟、政治
及監管狀況及風險

我們於業績記錄期間的所有收入幾乎都是源自我們在台灣的營運，而且絕大部份
的資產均位於台灣。我們預料台灣在可見將來仍然是我們的主要市場。因此，我們的
業務營運及前景受限於有關在台灣經營業務的若干風險，以及將會在較大程度上受台
灣的經濟、政治及法律發展影響。倘若台灣的國內生產總值及╱或消費者開支增長有
任何不利變動，則我們的經營業績、財務狀況及增長前景可能會受到重大不利影響。
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風 險 因 素

本文件為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」
一節一併閱讀。

台灣經濟在多方面有別於大部份已發展國家的經濟，包括結構、政府參與的程度、
發展水平、資本投資的控制、增長率、資源分配、通脹率和貿易平衡狀況。我們無法預
測台灣政治、經濟和社會狀況的轉變或台灣政府所頒佈法律、法規和政策的改變，是
否將會對我們目前或日後的業務、財務狀況和經營業績有任何不利影響。

派息須受台灣法律限制

根據台灣法律，股息只能從可分派溢利中提取支付。我們的可分派溢利是根據台
灣一般公認會計準則計算的純利，減去任何累計虧損收回金額及我們須作出的法定及
其他儲備金撥款。因此，我們於未來（包括本集團財務報表顯示業務並無錄得溢利的期
間）可能並無足夠或任何可分派溢利以向我們的股東作出股息分派。在某一年度未分
派的任何可分派溢利均保留至以後年度作分派之用。

若因不遵守台灣工作場所安全法規而導致處罰或罰款，可能會對我們的聲譽及業務營
運造成不利影響

我們的營運須遵守適用的工作場所健康及安全、消防安全、消防法律及其他法規。
這些法律及法規日趨嚴厲。因此，我們或需要分配更多資源或資本開支以確保符合有
關法律及法規。如果不遵守這些法律及法規，我們可能要採取糾正措施，及╱或支付
懲罰性費用或罰款。任何上述因素均可對我們的業務營運及業績造成重大不利影響。

有關政治事宜的風險

由於台灣及中國為半導體製造的全球領先市場，我們大部份收益來自台灣及中國。
因此，我們的業務、營運及財務狀況可能受到台灣及中國兩地的政府政策以及外交及
社會發展。

儘管兩岸經濟關係及文化影響於近年繼續加強，台灣的獨特政治狀態加劇兩岸的
緊張氣氛。台灣的內部政治變動亦可能影響台灣的兩岸政策及法例。有關台灣及中國
互動的過往發展有時候曾降低台灣公司的交易活動及業務營運及整體經濟環境。

就台灣與中國的關係而言，現任台灣總統及其所屬政黨民進黨曾於2016年1月18
日在台灣總統選舉及立法院選舉後強調有意維持與中國的狀態。緊隨上述選舉後，中
國處理台灣事務的內閣重新確認其反對台獨，惟亦表達其將致力維持台灣兩岸的和平
及穩定。然而，我們無法保證台灣與中國之間任何爭議將得以解決以維持目前狀況或
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本文件為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」
一節一併閱讀。

維持和平。台灣與中國的關係以及影響台灣軍事、政治或經濟穩定的其他因素可能對
我們的業務營運造成重大不利影響。

與 [編纂 ]有關的風險

可能不會形成交投活躍的股份交易市場

於 [編纂 ]前，股份並無公開市場。股份獲准在創業板 [編纂 ]，不保證股份在 [編纂 ]
後有交投活躍的市場，或股份將一直在創業板 [編纂 ]及買賣。本集團無法保證 [編纂 ]
完成後將出現或維持交投活躍的市場，或股份市價不會跌破 [編纂 ]。

股份過往並無公開市場，且股份的流通量、市價及成交量可能波動

[編纂 ]後，股份的成交量及市價可能不時受多項因素影響，包括但不限於本集團
的收益、盈利及現金流量、戰略聯盟及╱或收購、本集團的服務市價波動或類似公司
市價的波動、本集團高級管理層的變更及整體經濟狀況。任何有關事態發展均可能導
致股份交易量及價格大幅及突然變化。概無法保證，該等事態發展是否會發生，亦難
以量化對本集團及股份成交量及市價的影響。此外，在創業板上市的其他公司股份在
過去均曾經歷大幅價格波動。股份價格可能不時出現未必直接與本集團財務或業務表
現有關的波動。

股東股權可能被額外股本募集資金所攤薄

日後可能需要額外資金為本集團業務及營運的擴張或新發展或新收購提供資金。
倘透過不按比例向現有股東發行本公司的新股本或股本相關證券的方式籌集額外資金，
則股東於本公司的擁有權百分比可能被攤薄或該等新證券可能賦予優先於 [編纂 ]所提
供的權利及特權。

倘現有股東日後於公開市場大量出售股份，可能會對股份的現行市價造成重大不利影
響或控股股東集團成員日後銷售或攤薄控股公司股份，可能導致控股股東集團成員失
去其主要控制權

我們的控股股東及╱或我們十個主要員工（即佳建、Ever Wealth及Planeta的股東）持
有的股份受由股份開始於創業板買賣日期起的禁售期所限。請參閱本招股章情「主要
股東─承諾」及「[編纂 ] — 承諾 — 根據 [編纂 ]作出的承諾」分節。鑒於該等承諾乃僅向
本公司、保薦人及 [編纂 ]，且為我們及我們的控股股東須根據創業板上市規則第
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風 險 因 素

本文件為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」
一節一併閱讀。

13.16A條所作出承諾的補充，有關承諾可由本公司、保薦人及 [編纂 ]協定後豁免，而毋
須經由獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會建議及╱或獨立股東批准。倘有關承
諾獲豁免，則無法保證我們的控股股東及主要員工將不會出售其股東。

此外，並不保證控股股東及以上所述主要員工將不會於禁售期後出售其所持有的
股份。本集團不能預測任何主要股東或控股股東或以上所述主要員工日後出售任何股
份或任何主要股東或控股股東提供出售的股份對股份市價可能造成的影響（如有）。本
公司任何主要股東或控股股東或以上所述主要員工大量出售股份或本公司大量發行
新股份，或市場認為有關出售或發行可能發生，均可對股份現行市價造成重大不利影響。

於最後實際可行日期，於 [編纂 ]及 [編纂 ]完成後，楊先生、魏女士、范先生及林先
生（控股股東集團成員）合共持有佳建及Ever Wealth分別約 [編纂 ]%及 [編纂 ]%權益，而
佳建及Ever Wealth分別持有本公司約 [編纂 ]%及 [編纂 ]%權益（未經計及將於 [編纂 ]及可
能根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使時配發及發行的股份）。倘楊先生、魏女士、
范先生及林先生任何人士日後出售其持有的任何佳建及╱或Ever Wealth股份，或倘發
生任何事件導致於佳建及╱或Ever Wealth的股權遭攤薄，楊先生、魏女士、范先生及林
先生合共將不會於佳建及╱或Ever Wealth持有超過50%權益，而於有關情況，彼等將失
去於本公司的主要控制權。

根據購股權計劃授出的任何購股權可能攤薄股東的股權

本公司已有條件採納購股權計劃。於最後實際可行日期，概無根據購股權計劃授
出任何購股權以認購股份。於因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而發行新股
份後，已發行股份的數目將會增加。因此，股東的持股量可能被攤薄或減少，導致每
股盈利或每股資產淨值被攤薄或被降低。此外，根據購股權計劃將授予合資格參與者
的購股權的公平值，將於購股權的歸屬期內計入本集團合併全面收益表。購股權的公
平值須於授出購股權當日釐定。因此，本集團的財務業績及盈利能力或會受到不利影響。

控股股東的利益可能並非經常與本集團的利益及其他股東的利益保持一致

控股股東對本集團的經營及業務策略有重大影響，及有能力透過彼等於本公司的
股權要求本集團按照彼等自身意願來影響企業行動。我們控股股東的利益可能並非一
直與其他股東的利益保持一致。倘控股股東的利益與其他股東的利益相衝突，或倘任
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本文件為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」
一節一併閱讀。

何控股股東選擇致使本集團業務採取的策略目標與其他股東的利益有衝突，則本集團
或有關其他股東的利益可能因此受到不利影響。

與本文件內陳述有關的風險

統計數字及行業資料可能有多個來源，未必可靠

本文件中「行業概覽」一節及其他部分有關半導體製造設備行業的若干事實、統計
數字及數據部分來自政府官方或獨立第三方所編製的不同刊物及行業相關資料來源。
本集團相信該等資料來源乃取自有關資料的合適來源。我們無理由相信有關資料乃錯
誤或產生誤導，或遺漏任何事實以致有關資料錯誤或產生誤導。本集團、董事、保薦人、
[編纂 ]、[編纂 ]及參與 [編纂 ]的任何其他各方並無對該等資料及統計數字進行任何獨
立審查，亦概無就該等資料及統計數字的準確性發表聲明。因此，該等統計數字及數
據不應過份依賴。

本文件所載的前瞻性陳述可能被證實為不準確，因此投資者不應過度倚賴該等資料

本文件載有若干關於我們董事及本集團的計劃、目標、預期及意向的前瞻性陳述。
該等前瞻性陳述乃依據本集團目前及未來的業務策略，以及本集團的經營環境發展的
多項假設而作出。該等陳述涉及已知及未知風險、不確定因素及其他因素，可能導致
本集團的實際財務業績、表現或成就大大有別於該等陳述所表達或暗示的本集團的預
期財務業績、表現或成就。本集團的實際財務業績、表現或成就可能大大有別於本文
件內所論述者。


